
Industrietaugliche Speichermedien von Swissbit                                      

auf Basis von 3D-NAND-Flash 

Der Siegeszug der 3D-NAND-Technologie im IT- und Consumer-Bereich lässt sich auf industrielle Anwen-
dungen nicht ohne Weiteres übertragen. Umfangreiche Anpassungen sind erforderlich, um aus den neuen 
Chips zuverlässige Flash-Speicher für raue Umweltbedingungen und Langzeiteinsatz werden zu lassen. 

Industrietaugliche Flash-Speicher bilden einen eigenen Markt. Während Consumer oder Enterprise SSDs 
in gut belüfteten Systemen verbaut sind, deren Anbieter mit den extrem kurzen Produktlebenszeiten bei 
Speichermedien gut zurechtkommen, stellen Industrieanwendungen höhere Anforderungen. Da wäre das 
deutlich größere Temperaturspektrum und die Toleranz gegenüber Umweltbedingungen, in der Boot- und 
Speichermedien in Maschinen oder Anlagen ihren Dienst tun müssen, zu nennen. Auch müssen industriel-
le Speicher deutlich länger unverändert angeboten werden, um sich den langen Lebenszyklen der Maschi-
nen und Geräte im Industriebereich anzupassen. 

Swissbit nutzt für seine 
3D-Produkte einen spezi-
ellen 3D-NAND-Flash, der 
auch den industriellen 
Temperaturbereich un-
terstützt und eine sehr 
hohe Lebensdauer des 
Produkts verspricht.  

Zusammen mit der hoch-
wertigen Fertigung und 
strengsten QS-Maßstäben 
verlassen das Swissbit-
Werk in Berlin extrem         
robuste Speichermedien. 
Doch auch die Art der Nut-
zung der Speicherzellen 
durch Controller und Firm-
ware ist entscheidend für die Eignung in der jeweiligen Anwendung. Mit zusätzlichen Features wie DRAM-
Unterstützung, Hintergrund-Refresh und Thermal Management sind Swissbit-3D-TLC-Speicherprodukte 
schnelle, zuverlässige und langlebige Lösungen zu attraktiven Preisen. Auch jenseits der bewährten 2D-
SLC-Chips sind weiterhin industrielle Memory-Lösungen möglich. Das Fazit: Man kann den Fortschritt 
der 3D-NAND-Technik im Sinne von sehr  guter Endurance und Retention nutzen und nicht nur für 
einen kurzlebigen Kapazitätsgewinn.                                                                      

Folgende Produktfamilien mit 3D-TLC sind für den Temperaturbereich von -40 bis +85 °C spezifiziert:                             
 - X-75-SATA-6Gb/s-SSDs, als 2,5-Zoll-SSD, als M.2 2280/2242 sowie mSATA und SlimSATA                            
 - N-10/20m2-Familie als M.2 PCIe NVMe mit 2 und 4 Lanes                                                                               
=> Verfügbar mit 3D-TLC oder pSLC-Mode für hohe Data Retention! 
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AXM57104 Quad Port TSN Gigabit Ethernet PCIe NIC Card 

Die neue ASIX AXM57104 Karte unterstützt TSN Anwendungen (Time 
Sensitive Networking) einschließlich Timing und Synchronisierung 
entsprechend IEEE 802.1 und IEEE 1588V2, sowie  

 FQTSS, CBS, TAS, PSFP entsprechend IEEE 802.1 

 32 synchrone Ein- / Ausgänge  

 1 PPS Ausgang ( pulse per second)  

In System programmierbar mittels In-Application-Programming (IAP) für 
notwendige Softwareanpassungen. 

Die AXM57104 Karte ermöglicht kostengünstige PCIe zu TSN Lösungen 
für IIoT Anwendungen in industriellen Automatisierungssystemen, TSN 
basierte Feldbusgateways und verbindet echtzeitbasierte Netzwerke mit 
nicht zeitkritischen IT Systemen, die auf unterschiedlichen Ethernetproto-
kollen wie EtherCAT, PROFINET, EtherNetIP und anderen basieren. 

Für eine schnelle Produktentwicklung stellt ASIX ein Board Support 
Package für die AM57104 Karte zur Verfügung.  
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Neue ESP32-S2-MINI b/g/n WiFi Module 

Mit den ESP32-S2-MINI-1 mit PCB Antenne (voll zertifiziert) und                             
ESP32-S2-MINI-1U mit IPEX Antennenbuchse hat Espressif Systems 
zwei sehr kleine und leistungsstarke WiFi MCU Module, ausgestattet mit 
reichlich Peripherie und 4MB SPI Flash Speicher, auf den Markt gebracht. 

Die  ESP32-S2-MINI Serie basiert auf einem ESP32-S2FH4 Kern mit ei-
ner Xtensa® 32 bit LX7 CPU mit 240 MHz Taktfrequenz. Der Chip verfügt 
über einen low power Co-Prozessor, der anstatt der Haupt-CPU einge-
setzt werden kann, um Tasks zu bearbeiten, die wenig Rechenleistung 
benötigen, wodurch der Energieverbrauch gesenkt werden kann.                                                                 

Die Module sind für Temperaturen von -40℃ bis +85℃ spezifiziert. 

ESP32-Schnittstellen:  

 43 GPIOs, SPI, I2S, UART, I2C, LED PWM, LCD, Kamerainterface, 
ADC, DAC, Touch- und Temperatursensor, Full Speed USB (OTG) 

 ESP32-S2-MINI-1   Abmessung: 15,4 x 20,0 x 2,4 mm 

          ESP32-S2-MINI-1U  Abmessung: 15,4 x 15,4 x 2,4 mm 

Industrielle 3D-NAND-Flash SD und uSD Speicherkarten 

Basierend auf einer 3D-NAND-TLC Technologie sind Swissbits industrie-
tauglichen SD und micro SD Karten in mittleren und großen Speicherdich-
ten mit 3D-NAND Flash Zellen lieferbar. Die hermetisch vergossenen Kar-
ten werden in der Swissbit Fab in Berlin gefertigt und zeichnen sich durch 
größte Zuverlässigkeit und durch verbesserte Fehlerkorrektur aus. Eine 
dickere Goldauflage der Kontakte ermöglicht eine längere Einsatzdauer. 
Die Firmware wurde auf maximale Endurance und Leistung optimiert.                                                                                                        

Verfügbar auch im industriellen Temperaturbereich von -40℃ bis +85℃  

 3D-NAND-TLC SD 6.1  

          S-50 16GB - 512GB / S50u 16GB - 256GB 

 3D-NAND-pSLC für schreibintensive Anwendungen 

          S-56 4 -128GB  / S-56u 4 - 64GB 

 

http://www.asix.com.tw/
http://www.espressif.com/
http://www.swissbit.com/
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CHUROD CHEV-H400 Hochspannungsrelais 

Beim neuen Relais der CHEV-H400 Serie handelt es sich um ein Hochspan-
nungsrelais für Gleichspannung in einem innovativen Design. Es zeichnet sich 
durch schnelles Schalten, hohe Lichtbogenlöschung, hervorragende Kurz-
schlussstromfestigkeit, hohe Zuverlässigkeit im Betrieb, hohe Kontaktsicher-
heit, hohe Standfestigkeit und kleine Abmessungen aus. 

Die Produktfamilie besteht aus zwei Nennlastversionen: 

  450 VDC / 400 A  und  750 VDC / 400 A 

mit einer maximale Schaltspannung bis 1000 VDC und zusätzlichen Features:  

 schutzgasgefüllte, explosionssichere, stahlummantelte Kontakt-
kammer mit keramischer, hermetischer Abdichtung  

 Nicht polarisierte Kontakte  

 Sehr hoher Kurzschlussstrom von 10.000 A für t≤5ms 

Die Relais eigenen sich hervorragend für den Einsatz in der E-Mobilität, im 
Fahrzeugbau, in Industrieanwendungen und bei der Energiespeicherung.  

 

Power mit Weitbereichseingang und aktiver PFC 

  
Mit besonders weiten Eingangsspannungsbereichen von 85-305 VAC 
bzw. 120-430 VDC  sind die Stromversorgungen der neuen Serien  

LMFxx-23Bxx von Mornsun ideale Lösungen auch für anspruchsvolle Ein-
satzfälle.  

Sie liefern Ausgangsleistungen bis 320 W und nominelle Ausgangsspannun-
gen von 5V, 12V, 15V,  24V und 48V, trimmbar mittels Potentiometer.   

Eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC) sorgt für Oberwellenströme, die deutlich 
unter den Grenzen der EN61000-3-2 liegen.  

 

Weitere Merkmale 

 Leistungsfaktor bis 0,99 (typ.) 

 Isolationsspannung 4.000 VAC 

 Höhentauglich bis 5000 m  

 MTBF über 250.000 h 

DDR4 3200MT/s industrietaugliche DRAM Module  
Innodisk hat mit der 3200 MT/s high speed Serie eine neue industrietaug-
liche DRAM Familie mit folgenden Merkmalen vorgestellt:  

 vollständig getestet auf Stabilität und Leistung  

 Einsatz von Original ICs mit Temperaturbereich 0°C - 85°C  

 Anti Sulfuration Protection gegen raue Umwelteinflüsse 

 JEDEC Standard 1.2V ( 1,14-1,26V), RoHS konform, CE/FCC  

 

 

 

http://www.churod.com/enindex.asp
http://www.mornsun.de/
http://www.innodisk.com/


LineCard 

Sie finden uns 

auch im Web: 

www.simos.de 
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WINSTAR 7“ Touch-Display 

(1024x600 Pixel) IPS TFT M Series  

Das WF70MTABHLRN0 7-Zoll TFT LCD Touch-Display 
der IPS M-Serie ist ein "All-in-One-System" mit Control-
ler Board. Es unterstützt UART und  SPI als Benutzerschnittstellen, ist mit 
einem IPS-Panel ausgestattet und bietet folgende Eigenschaften: 

 Betrachtungswinkel in Grad (typ):  

  links:85 / rechts:85    

             oben:85 / unten:85 

 Kontrastverhältnis 800:1 (typischer Wert) 

 hohe Helligkeit 600 nits (typischer Wert) 

 blendfreies Oberflächenpanel 

 Seitenverhältnis 16:9 

 Versorgungsspannung 5V (mindestens 1,5A)  

 Temperaturbereich  -10℃ bis +70℃  

Die 7" IPS M-Serie verfügt wahlweise über einrsisti-
ves oder ein kapazitives PTC Touchpanel. Das Modul WF70MTABHLRN0 ist 
mit einem STM32F429 Mikrocontroller (CPU-Frequenz 180MHZ) ausgestattet.  

Durch die Verwendung des TFT-UI-Bearbeitungsprogramms und der Firm-
ware von Winstar, kann der Benutzer die User-Interface Entwicklung we-
sentlich beschleunigen. 
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